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弊社の新 DMD 257 ソケットは、テキサスインスツルメンツ ( TI ) 新世代 DMD チ
ップセット向けに信頼性の高いソリューションを提供します。DMD 257 ソケット
は、操作中に端末を損傷から保護することができるアンチフックコンタクト設計
を備え、高い信頼性を提供します。コンタクトへの低い負荷力がチップセットにひ
びが入るリスクを最小化し、取付作業をより容易にします。実績のあるソケット技
術のプロバイダとして、TE は DMD チップセットと将来のチップセットにとって
信頼できるソケットパートナーです。

主な特徴 ターゲットアプリケーション 仕様

・信頼性の向上
・容易な取付

・デジタルライトプロセシング
(DLP) プロジェクター

・レーザーテレビ
・ポータブルプロジェクター
・デジタルサイネージ
・ゲーム機器
・ホームシネマ

・定格電圧：最大 2V  AC / DC

・定格電流：最大 0.5A / コンタクト
・絶縁抵抗： 800MΩ 以上
・接触抵抗(ローレベル)：初期 30mΩ 以下、

ΔR= 試験後 10mΩ 

・ハイスピードパフォーマンス：
<-1db@16GHz損失
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詳細 : Eカード 製品ウェブページ フライヤー 型番リスト

https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/consumer-devices/global/dmdsockets-ecard.pdf
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/card-socket-connectors/ic-sockets/lga-sockets.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/consumer-devices/global/dmd-sockets-flyer-1-1773963-7.pdf
https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/consumer-devices/global/dmdsockets-partslist-cf.xlsx
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